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** = Dom zur Platinenbefestigung (Schraube 2.5x5)
PCB mounting boss (screw 2.5x5)

* = Offene Ausflhrung

Taguan 180 O
Bestell=Nr.: 27.01 04 00

Taguan 180 G
Bestell=Nr.: 27.01 04 O1
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